
烟台德邦科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

证券简称：德邦科技         证券代码：688035        编号：2026-003

投资者关系活动

类别

□特定对象调研       □分析师会议

□媒体采访           □业绩说明会

□新闻发布会         □路演活动

□现场参观           ☑其他(线上会议、策略会)

参与单位名称

及人员姓名
中信证券策略会

时间 2026年 5月 7日-5月 8日

地点 券商策略会

上市公司接待人员

姓名

董事会秘书：于杰

董事会办公室总监：战世能

投资者关系活动主要

内容介绍

1、请简单介绍一下公司主营业务、各业务板块占

比情况以及相关客户情况？

答：公司主营电子封装材料，产品广泛应用于集成

电路、智能终端、新能源、高端装备四大应用领域。其

中集成电路产品包括：固晶系列产品（含固晶胶、固晶

膜）、UV膜系列产品（含减薄膜、划片膜产品）、热界

面材料（含导热垫片、导热凝胶、相变化材料、液态金

属等）以及底部填充胶、AD胶等先进封装材料，主要客

户包括国内主流芯片设计公司、封测企业以及组装厂；

智能终端涉及产品众多，普遍应用于手机、耳

机、Pad、笔电、智能手表、智能眼镜、车载电子、机

器人等终端产品及相关领域，主要客户包括国内外头部

智能终端品牌商以及相关代工厂、国内部分头部汽车品

牌商以及相关供应链厂商等；新能源板块公司主要涉及

锂电和光伏两部分业务，其中锂电主要涉及材料为应用



于动力电池和储能电池电池包内部的结构导热材料，目

前该业务公司处于行业领先地位，产品主要供给宁德时

代、比亚迪、国轩、亿维等国内头部电池厂商，光伏业

务主要产品为叠瓦导电胶、基于 00B技术的UV胶以及少

量其他光伏封装材料；高端装备产品主要应用于汽车轻

量化的结构粘接、轨道交通、矿山机械等领域。

根据 2025年度数据，公司各业务板块均呈现增长态

势，其中集成电路板块占总收入的 16.2%；智能终端板

块占总收入的24.8%；新能源板块占总收入的52.3%；高

端装备板块占总收入的 6.7%。从近两年以及未来发展趋

势来看，集成电路和智能终端板块增速更为明显，业务

占比呈明显提升态势，新能源板块占比将呈现下降的趋

势，高端装备板块增速相对平稳。

2、请具体介绍一下公司热界面材料业务情况？

答：公司导热界面材料目前已经成为公司重要的支

柱业务之一，在收入、利润方面均有较大的贡献。公司

导热界面材料主要由深圳德邦界面、苏州泰吉诺两个子

公司负责，两个子公司在产品应用定位上略有区别。深

圳德邦界面产品广泛应用于消费电子、汽车电子、存

储、通讯、新能源等领域，并在汽车电子、存储等高附

加值领域持续突破；泰吉诺产品主要应用于服务器领

域，同时也应用于消费电子、汽车电子、通讯等领域。

3、请介绍一下泰吉诺产品的情况？

泰吉诺主要产品包括高性能导热硅脂、导热凝胶、

高导热凝胶垫片、相变材料及液态金属导热材料等，广

泛应用于数据中心（AI服务器/GPU）、新能源汽车（电

池/BMS/电控）、消费电子等领域。在 AI领域，其高性

能导热凝胶垫片、相变材料及液态金属材料，广泛应用



于 AI 服务器、光模块、GPU/ASIC芯片的散热，可有效

应对高热流密度，保障核心算力部件稳定运行与性能释

放，是保障 AI基础设施热管理的核心组成部分。

4、公司液体金属产品的主要应用情况？

答：液体金属材料是公司在导热界面材料领域布局

的重要材料之一，具体产品包括：液态金属片和复合液

态金属膏等。针对浸没式液冷服务器散热需求，公司已

开发出适配特定环境的液态金属片产品，解决了传统硅

脂、相变化材料在特定环境下的可靠性问题；在冷板式

液冷应用中，针对千瓦级 GPU/CPU等高功耗芯片面临的

传统硅脂、相变材料导热瓶颈问题，公司已开发出复合

液态金属膏作为升级替代方案；在消费电子领域中，公

司液态金属材料可应用于高性能游戏本和游戏机散热系

统，满足消费电子终端设备的高导热热管理需求。

5、请介绍一下公司液体金属产品在英伟达最新的

Rubin架构中的应用？

答：公司尚不清楚英伟达 Rubin架构是否确定采用

液体金属导热方案，公司液体金属产品目前未在该客户

有出货。公司会持续关注行业发展方向，关注 AI领域技

术升级带来的市场机会，持续为客户提供高可靠性解决

方案。

6、请介绍公司智能终端业务的整体情况，后续发

展动力？

答：公司相关材料可广泛适配手机、耳机、智能手

表、平板电脑、笔记本电脑、车载电子、平板显示等各

类智能终端产品。

目前公司在耳机端已形成稳固份额优势，尤其在

TWS无线耳机领域表现亮眼，依托声学模组密封、结构



粘接等环节的技术优势，已在国内外头部客户的供应链

中占据较高市场份额，成为该细分领域的核心供应商之

一；智能手机领域，以 LIPO 超窄边框屏幕封装技术为

代表的全新应用场景持续落地突破，整体配套份额稳步

提升；车载电子业务实现多品类批量导入、规模快速放

量；偏光片相关应用拓展节奏加快，业务已进入快速增

长通道。

整体来看，产品核心竞争力持续强化、新兴应用场

景不断突破、各终端品类市场份额稳步提升，是拉动公

司智能终端业务持续稳健增长的核心驱动力。

7、请介绍公司新能源板块业务的整体情况，近期

原材料涨价对公司的影响？

答：随着下游新能源汽车产销稳步增长、储能行业

加速普及渗透，公司新能源应用材料出货量保持高速增

长，行业市场份额维持稳健水平。

近期中东战争导致原油价格大幅上涨，受原油价格

的影响，多元醇、异氰酸酯等公司新能源板块主要原材

料价格也出现不同程度的上涨，原材料的涨价短期内会

导致公司相关产品的成本有所上升，毛利有所下降，公

司也在努力采取各种措施，开源节流，尽可能将影响降

低到最小区间。

8、请介绍一下公司叠瓦导电胶产品的应用及客户

情况？

答：公司的光伏叠晶材料可以为光伏电池提供粘

接、导电、降低电池片间应力等功效，是实现光伏叠晶

封装工艺、实现高导电性能、高可靠性的关键材料之

一。

公司叠瓦导电胶是多年稳定出货的成熟产品，公司

也一直是该产品的主要供应商。目前公司该产品主要供

给北美客户，应用于高效屋顶光伏领域，并处于稳定增

量的过程中，但其收入规模占公司整体收入比例较低。

附件清单（如有） 无


